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	→内容简介

	在电子行业，半导体集成电路的应用非常广泛，每年都有许很多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来，集成电路的用途业越来越多。

随着智能手机、平板电脑、汽车电子等领域对半导体的需求持续扩大，2013年全球半导体市场景气状况趋于好转。同时，消费电子产品与互联网和移动互联网的紧密结合，导致手机、平板电脑、智能电视等网络接入终端产品的应用面持续扩大，随着各种电子整机产品的市场需求量大增，芯片的出货量也持续上升。以上领域的发展成为推动2013全球半导体市场发展重要力量，提振半导体集成电力的市场需求。

发展战略性新兴产业，走新型工业化道路是未来中国经济发展的主导方向。在这一大背景下，新一代信息技术、节能环保、生物产业、高端装备制造产业、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业将得到快速发展。在下一代信息技术领域中，包括新一代移动通信、下一代互联网、新型显示等重点产业，以及物联网、三网融合等重点领域需要大量IC芯片与之相配套，主要包括微处理器、存储器、电源管理与功率器件，网络及通信芯片、音视频解码芯片、显示驱动与控制芯片等等。这些IC产品将在相关新兴产业快速发展的带动下，进一步成为中国集成电路市场需求的新增长点。

在全球经济缓慢复苏的影响下，中国电子产品出口规模再创新高，智能移动终端设备成为中国集成电路市场新的应用热点。在国内外多种因素的驱动下，中国集成电路市场销规模加速增长。2013年中国集成电路产业销售额2508.51亿元，同比增长16.2%。其中设计业808.8亿元，同比增长30.1%；制造业600.86亿元，同比增长19.9%；封测业1098.85亿元，同比增长6.1%。

2014年1-9月中国集成电路产业销售额为2125.9亿元，同比增长17.2%。其中，设计业继续保持快速增长态势，销售额为746.5亿元，同比增长30%；制造业销售额486.1亿元，同比增长7.9%；封装测试业销售额893.3亿元，同比增长13.2%。

近年来我国集成电路产业持续繁荣发展，己成为全球半导休制造增速最快的市场.在以3G为代表的网络通信市场和以多媒体化为代表的数字消费市场日益增长的需求驱动下，我国集成电路产业将继续保持较快的发展速度，进而拉动我国集成电路封装行业的发展。如前所述，晶圆级芯片尺寸封装作为一种先进的封装形式，随着影像传感器、MEMS、LED等行业的高速发展，其应用前景和市场空间将更为广阔。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发展改革委员会、国务院发展研究中心、国家海关总署、国家商务部、中国工业联合会、中国工业协会、中国行业研究网以及国内外相关报刊杂志等公布和提供的大量资料，着重对我国集成电路行业的发展态势，包括市场供给与需求情况、进出口情况、集成电路重点子行业、市场需求特点、行业竞争态势以及世界集成电路市场发展状况等进行了分析，对集成电路行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，还对国家相关产业政策进行了介绍和趋向研判，是集成电路生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国集成电路市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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第三章 中国半导体集成电路市场分析

第一节 半导体集成电路市场现状分析及预测

一、2013-2014年我国半导体集成电路市场规模分析

在全球经济缓慢复苏的影响下，中国电子产品出口规模再创新高，智能移动终端设备成为中国集成电路市场新的应用热点。在国内外多种因素的驱动下，中国集成电路市场销规模加速增长。2013年中国集成电路产业销售额2508.51亿元，同比增长16.2%。其中设计业808.8亿元，同比增长30.1%；制造业600.86亿元，同比增长19.9%；封测业1098.85亿元，同比增长6.1%。

2014年1-9月中国集成电路产业销售额为2125.9亿元，同比增长17.2%。其中，设计业继续保持快速增长态势，销售额为746.5亿元，同比增长30%；制造业销售额486.1亿元，同比增长7.9%；封装测试业销售额893.3亿元，同比增长13.2%。

图表：2011-2014年9月我国半导体集成电路市场规模及增长率分析
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二、2014-2020年我国半导体集成电路市场规模预测

图表：2014-2020年我国半导体集成电路市场规模预测
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第二节 半导体集成电路产品产量分析及预测

一、2013-2014年我国半导体集成电路产量分析

2013年，我国电子信息产业固定资产投资整体仍处于低迷态势，但增速缓慢回升，其中集成电路、通信设备等行业投资持续快速增长，中西部地区投资加快，内资企业投资稳定增长。

2013年，电子信息产业（500万元以上项目）完成固定资产投资额10828亿元，同比增长12.9%，增速比上年提高7.2个百分点。2013年，鼓励集成电路发展的政策密集出台，使本领域投资持续加速，完成投资578亿元，同比增长68.2 %，增速居全行业首位，扭转上年下滑10.2%的局面。

我国集成电路产量从2004年的211.46亿块上升至2012年的830.31亿块，2013年我国集成电路产量达到867.64亿块，同比增长4.5%。

当中2013年12月我国集成电路产量达到74.82亿块，同比增长9.93%。当中江苏省集成电路本月度产量为242439.03万块；上海市集成电路本月度产量为145507.87万块；广东省集成电路产量为130405.72万块。

图表：2013年12月我国各省份半导体集成电路产量

单位：万块

	区域
	产量

	全国
	748,227.82

	北京
	37,709.39

	天津
	10,094.50

	河北
	657

	辽宁
	38

	黑龙江
	2,405.00

	上海
	145,507.87

	江苏
	242,439.03

	浙江
	50,223.41

	福建
	437.17

	山东
	5,424.63

	湖北
	5.4

	湖南
	1,370.32

	广东
	130,405.72

	四川
	34,654.96

	贵州
	80.12

	陕西
	0.3

	甘肃
	86,775.00


数据来源：中研普华

2014年1-9月全国集成电路产量为6,619,190.01万块，同比增长8.78%。2014年9月全国集成电路产量为933,860.72万块，同比增长7.66%，

就集成电路区域生产而言，我国集成电路市场主要集中在华东、华南、西北地区。2013年我国华东地区集成电路产量为5023670.5万块，占全国总产量的57.90%；华南地区集成电路产量为1818069.36万块，占全国总产量的20.95%；西北地区集成电路产量为915910.7万块，占全国总产量的10.56%。

图表：2011-2014年9月我国半导体集成电路产量及增长率分析
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二、2014-2020年我国半导体集成电路产量预测

图表：2014-2020年我国半导体集成电路产量预测
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